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摘要(译)

本发明提供了一种基于动态孔径控制的超声剪切波弹性成像方法，对不
同的聚焦深度，开启对应的阵元数目，设置孔径大小，能有效消除栅瓣
现象和位移场中的伪位移，得到的质点位移-时间曲线更符合单点激发剪
切波随时间衰减的规律，提升了剪切波传播速度测量准确度。本发明解
决了现有技术中在浅聚焦深度时，由于声辐射力栅瓣的影响，导致标记
点位移——时间曲线发生畸变，降低剪切波传播速度测量准确度的技术
问题。
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